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調査概要

第1章 電子部品業界の全体像（俯瞰図）

第2章 電子部品の市場動向調査
1. 各製品の市場分析・主要企業の動向
2. 生産開発拠点・供給能力、企業買収や協業等最新動向
3. 規制、税制・補助金・特区制度等の支援策分析
4. 主要製品の工程分析と主要材料シェア

第3章 主要製品のロードマップ・注力技術の分析
1. セラミックコンデンサ
2. フィルムコンデンサ
3. 高周波デバイス

第4章 重要技術、コアな要素技術の分析
1. セラミックコンデンサ
2. フィルムコンデンサ
3. 高周波デバイス

       第5章 本分野における我が国の産業競争力等の評価
1. セラミックコンデンサ
2. フィルムコンデンサ
3. 高周波デバイス
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経済産業省商務情報政策局情報産業課の担当者（以下「担当者」という。）と適宜協議しながら、主に電子部品に係る市場動向、技術動
向調査を、文献調査、ヒアリング調査、現地調査等により実施する。現地調査に関しては、国内を想定しているが提案より担当者と相談
の上、決定することも可能とする。

① 電子部品業界の全体像を把握可能な図の作成
② 電子部品の市場動向調査
③ 電子部品に係る重要技術等の動向調査
④ 上記③で抽出した重要技術について、コアな要素技術等に係る動向調査
⑤ 上記③④の調査を通じた本分野における我が国の産業競争力等の評価
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調査内容
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 事業実施の基本方針
下記1～３の手法を組み合わせ、複数のソースから得られる情報・仮説をダブルチェックしながら組み立て、報告を行う。

１．OMDIAが独自で調査し蓄積してきたデータベース及びそれに分析を加えたレポートの活用
– 弊社データベースを本プロジェクトの基礎資料として活用する。なお、OMDIAの情報収集は、各産業分野の専門アナリスト
（世界各地に在籍）、業界プレーヤーへのヒアリングを基本としている。

２．関連研究機関や関連企業へのヒアリング調査
– Informa Tech/OMDIAが長年培ってきた情報収集ネットワークを駆使して関係者（国内はじめグローバル）にヒアリングを行なう。これ
により技術的な資料、ユースケース、意見などが入手できる。

３．一般公開情報を幅広く収集（企業ホームページ、OMDIAのネットワーク・データベース）し、基礎資料として活用
– 調査対象市場の将来予測、企業調査(売上シェア)については、調査会社として長年にわたる経験から確立した独自の手法を用いる。例えば、
メーカー別半導体出荷(売上)データはチップタイプ、アプリケーション、機能、プロセス、価格等に分類されており、これに基づき各デバ
イスの活用分野の調査データからアプリケーション、機能等のニーズ調査と普及シナリオを考察する。さらに開発スケジュール、量産時期、
メーカーの設備投資、ビジネスプラン、価格予想等の条件を加味しながら、シミュレーションを繰り返して予測の精度を高めていく。加え
て、将来動向や関連する項目について、本プロジェクトでは有識者の方々へのヒアリングを通して、専門的かつ多角的な観点から意見を収
集する。上記で集めた情報も考慮し将来動向の予測につなげる。

調査概要
調査方法・方針
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• OMDIAは日系電子部品関連企業がその競争力を維持強化し、健全な発展を推進するための政策立案に資する調査を成功させるために、以下
のステップで調査を実施

• 電子部品の市場動向、それらの出口である電子機器の市場動向、およびキープレイヤー動向から、今後の各製品における需要/供給バランス
を推計。他方で、キーテクノロジーの現在地と次世代技術の方向性を把握し、日本企業の産業競争力を評価する。

第１章：
電子部品業界の全体像把握

電子部品市場俯瞰図
• JEITA統計による中分類4カテゴリ
• その他の電子部品
• 補足）製品分類/定義

電子部品の市場・主要企業動向
• 各製品の市場分析
• 企業拠点・M＆A
• 需要供給分析
• 規制・税制・支援策
• バリューチェーン分析

第３章：
主要製品のロードマップ・注力技術の分析

ロードマップ・注力技術動向
• セラミックコンデンサ
• フィルムコンデンサ
• 高周波デバイス

第４章：
重要技術、コアな要素技術の分析

重要技術、要素技術動向
• セラミックコンデンサ
• フィルムコンデンサ
• 高周波デバイス

Key Items/Result
・電子部品市場の規模についての俯瞰
・成長性の評価
・個別製品の市場規模比較

Key Items/Result
 各製品の市場規模推移、成長性の評価
 キープレイヤーの企業拠点・M&A
 主要製品における需要供給（世界および日
本国内）
 各国/地域における規制および支援策
 主要製品におけるバリューチェーン分析による、
チョークポイントの把握

Key Items/Result
主要アプリケーションにおける技術的なニーズ
および注力技術の把握

o IT機器
o自動車

次世代技術動向

Key Items/Result
主要製品において競争優位性の確立に必要
な重要技術、要素技術の把握

o材料技術
o製造技術

第２章：
電子部品の市場動向調査

調査概要
調査サマリ

第５章：
我が国の産業競争力等の評価

定量面・定性面による産業競争力の評価
• 売上高シェア推移
• 技術開発動向
• その他（製造能力・M&Aなど）

Key Items/Result
各製品の定量面（売上高シェア）、定性面
（先端製品開発等）による競争力の評価

o売上高シェア推移
o先端製品開発動向
o設備投資動向
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参考）定義
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参考）為替レート
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光ファイバーケーブル（３）
• 近年市場シェアを伸ばしている中国企業の製品・技術動向：

37

YOFC：幅広い製品・技術を展開、アジア市場を中心にシェアを拡大

•各種素材による製品：光ファイバーケーブル各種の素材（石英ファイバー、プラスチックファイバー等、）による製品を
展開。ファイバーレーザ、エネルギーなどの通信向け以外の幅広い用途の市場に参入している。

•顧客への提供形態：プリフォーム、芯線、アセンブリされたケーブルなど多様な形態で顧客に提供している。

•光通信向けでは、シングルモード、マルチモードの各規格に対応し、多様な技術で短距離～長距離、ローエンド～ハイエ
ンドにわたる幅広い製品を提供している。

•次世代製品を開発：次世代光伝送システムに向けて、次世代製品を開発・提供している。（以下、例）

•Polarization-Maintaining Photonic Crystal Fibre：光の偏波面保持特性を高めた光ファイバ

•Single-mode Photonic Crystal Fibre：断面に空孔や高屈折率ガラスを規則的・周期的に配列した構造を持つ光

•Multi-core Fibre：光ファイバ断面に空孔や高屈折率ガラスを規則的・周期的に配列した構造を持つ光ファイバ

Fiberhome：通信機器ベンダで、機器と合わせたソリューションで規模を拡大

•光伝送機器、ブロードバンド機器の大手ベンダで、キャリア向け、スマ―トシティ向けなどのソリューション
提供で規模を拡大している。

•光通信向けでは、シングルモード、マルチモードに対応、海底ケーブルから局舎間通信、光アクセス網向けな
どの通信インフラに加えて、これらを利用するスマートシティなどの市場に参入している。
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生産開発拠点：セラミックコンデンサ（１）
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村田製作所

製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：セラミックコンデンサ（２）
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Samsung Elecctro-Mechanics 

製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：セラミックコンデンサ（３）
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太陽誘電

製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：フィルムコンデンサ（１）
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厦門ファラトロニック

製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：フィルムコンデンサ（２）
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パナソニック

製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：フィルムコンデンサ（３）
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ニチコン

製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：高周波デバイス（１）
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村田製作所

製造拠点

開発拠点

Copyright © 2024. All rights reserved. Informa Tech, a trading division of Informa PLC

出典: OMDIA



Information Classification: General

生産開発拠点：高周波デバイス（２）
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Qualcomm（RF360 ）
製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：高周波デバイス（３）
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高周波デバイス：太陽誘電モバイルテクノロジー

製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：水晶デバイス（１）

56

Epson

製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：水晶デバイス（２）
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TXC

製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：水晶デバイス（３）
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日本電波工業

製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：コネクタ（１）
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TE Connectivity

製造拠点
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生産開発拠点：コネクタ（２）
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TE Connectivity
製造拠点（続き）

開発拠点

Copyright © 2024. All rights reserved. Informa Tech, a trading division of Informa PLC

出典: OMDIA



Information Classification: General

生産開発拠点：コネクタ（３）
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Amphenol
製造拠点
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生産開発拠点：コネクタ（４）
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Amphenol

製造拠点（続き）

開発拠点
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生産開発拠点：コネクタ（５）
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ヒロセ電機

製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：小型モータ（１）
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ニデック
製造拠点

開発拠点

Copyright © 2024. All rights reserved. Informa Tech, a trading division of Informa PLC

出典: OMDIA



Information Classification: General

生産開発拠点：小型モータ（２）
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小型モータ：ミネベアミツミ
製造拠点
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生産開発拠点：小型モータ（３）

66

ミネベアミツミ

開発拠点
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生産開発拠点：小型モータ（４）
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マブチモーター
製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：フレキシブルプリント基板（１）
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MFLEX
製造拠点

開発拠点

Copyright © 2024. All rights reserved. Informa Tech, a trading division of Informa PLC

出典: OMDIA



Information Classification: General

生産開発拠点：フレキシブルプリント基板（２）
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ZDT
製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：フレキシブルプリント基板（３）
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日本メクトロン
製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：レーザーダイオード（１）
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日亜化学
製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：レーザーダイオード（２）
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Lumentum
製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：レーザーダイオード（３）
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三菱電機
製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点： LED（１）
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日亜化学
製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点： LED（２）
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ams

製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点： LED（３）
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Samsung Electronics
製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：インクジェットプリントヘッド（１）
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HP
製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：インクジェットプリントヘッド（２）
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キヤノン
製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：インクジェットプリントヘッド（３）
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Epson
製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：磁気センサ（１）

80

Allegro Microsytems
製造拠点

開発拠点

Copyright © 2024. All rights reserved. Informa Tech, a trading division of Informa PLC

出典: OMDIA



Information Classification: General

生産開発拠点：磁気センサ（２）
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Infineon
製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：磁気センサ（３）
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Melexis
製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：加速度センサ（１）
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Bosch

製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：加速度センサ（２）
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STMicroelectronics
製造拠点

開発拠点
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生産開発拠点：加速度センサ（３）
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NXP Semiconductors
製造拠点

開発拠点
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企業買収動向：セラミックコンデンサ・フィルムコンデンサ（１）

• 企業買収や協業
– セラミックコンデンサ：海外企業によるM&Aがここ数年間で見られている。日本企業がターゲットとなった事例もある。
– フィルムコンデンサ：売上高シェア上位3社の過去5年間におけるフィルムコンデンサ関連のM&Aは公表されていない。

86

MLCC関連のM&A事例
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企業買収動向：高周波デバイス

• 企業買収や協業
– 高周波デバイス：2023年以前に主要メーカによる高周波デバイスおよびモジュール化に必要な周辺部品の企業や事業買収が多く行われた。
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高周波デバイス関連のM&A事例

Copyright © 2024. All rights reserved. Informa Tech, a trading division of Informa PLC
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企業買収動向：水晶デバイス
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• 企業買収や協業
– 水晶デバイス：上位2社は新技術への投資を積極的に行っている。MEMS型タイミングデバイスは高精度水晶デバイスと並ぶ次世代技術の一
つである一方、想定されている用途は異なっている。上位メーカは幅広い用途に対応するために新技術を保有する企業に出資している。

水晶デバイス関連のM&A事例

適用領域が異なること
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企業買収動向：コネクタ
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• 企業買収や協業
– コネクタ：上位2社を中心に、需要が旺盛な自動車関連や高付加価値の産業機器向け事業の拡大のために、多くの企業や事業を買収してい
る。

コネクタ関連のM&A事例
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企業買収動向：小型モータ
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• 企業買収や協業
– 小型モータ：上位2社は積極的に需要が増加している分野でのM&Aを行っているが、直近においては、xEV向け駆動用大型モータ関連の投
資が多く、小型モータ関連では一巡感が見られる。

小型モータ関連のM&A事例
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Information Classification: General

企業買収動向：フレキシブルプリント基板
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• 企業買収や協業
– フレキシブルプリント基板：中国および台湾企業による買収が積極的行われている。

フレキシブルプリント基板関連のM&A事例
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出典: OMDIA



Information Classification: General

企業買収動向：レーザーダイオード
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• 企業買収や協業
– レーザーダイオード：レーザーダイオード関連のM&Aでは、搭載機器やモジュール関連企業の買収事例が多い。産業用レーザー加工機や、
光通信コンポーネント関連企業を買収し、垂直統合型のビジネス展開を進める動きが見られる。

レーザーダイオード関連のM&A事例
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出典: OMDIA



Information Classification: General

企業買収動向：LED
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• 企業買収や協業
– LED：LED関連のM&Aでは、搭載機器や基板材料などの部材を含めた垂直統合型の事例と、マイクロLEDなどの次世代技術はの投資が見ら
れる。既存の主な搭載機器である液晶ディスプレイ市場の成熟や、部材メーカーの取り込みによる材料技術やコスト競争力の向上がねらい
となっている。

LED関連のM&A事例
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出典: OMDIA



Information Classification: General

企業買収動向：磁気センサ

94

• 企業買収や協業
– 磁気センサ：磁気センサ関連のM&Aでは、需要が増加している自動車関連技術において、新技術であるTMRセンサ技術の入手や、センサと

MCUなどを組み合わせた自動車向けソリューション増強のための買収が見られる。

磁気センサ関連のM&A事例
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出典: OMDIA



Information Classification: General

企業買収動向：加速度センサ
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• 企業買収や協業
– 加速度センサ：加速度センサ関連のM&Aでは、主な搭載機器であるモバイル機器や自動車に関連した通信技術の入手を目的とした事例が多
い。

– センサと組み合わせて機能を実現する通信（自動車では車載イーサネット）や、IoT技術/製品を保有する企業の買収が目立つ。
– 買収事例のあった2社はいずれもMCUを製品として保有しているため、センサ＋無線＋MCUの組み合わせにより、トータルソリューション
の提供が可能となる。

加速度センサ関連のM&A事例
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出典: OMDIA



Information Classification: General

企業買収動向：インクジェットプリントヘッド
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• 企業買収や協業
– インクジェットプリントヘッド：インクジェットプリントヘッドのM&Aでは、従来からの用途であるコンシューマ向けインクジェットプリ
ンタ市場の成熟に伴って、商業用プリンタ、大判プリンタなどの新市場における機器メーカの買収による、垂直統合型の市場取り込みを目
的とした事例が多い。

– Epsonが出資したエレファンテックへは、プリンテッドエレクトロニクスによるフレキシブルプリント基板製造企業で、インクジェットプ
リントヘッドの新しい用途である産業機器での応用を加速する一環とされる。

インクジェットプリントヘッド関連のM&A事例
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Information Classification: General

規制、税制・補助金・特区制度等の支援策分析
• 各国地域ににおいて、マイクロエレクトロニクスに含まれる電子部品の生産や開発に対する支援策を提供している。

– 米国のCHIPS法にはMEMS、オプトデバイスが対象に含まれる。ドイツではCHIPS法に類似した支援策や、電子部品を含むマイクロエ
レクトロニクス支援プログラムを発表している。

– 中国と韓国、台湾は、電子部品および材料メーカの現地での育成を目的とした支援策を、国内外の企業を対象に提供している。
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米国
政府： 地方：

中国
政府： 地方：

ドイツ
政府： 地方：

日本
政府： 地方：

韓国
政府： 地方：

台湾
政府： 地方：

補助金・ファンド △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × 〇 ×

税制 △ △ 〇 〇 〇 × × × 〇 × 〇 ×

研究開発支援 △ △ 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇

インフラその他 △ △ 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇

概要・主な事例 MEMSやオプトデバ
イスは、CHIPS法の
対象に含まれ、補
助金や税控除の対
象。31地域をCHIPS
プラス法による
テックハブに指定、
補助金、減税、イ
ンフラ支援を提供
etc.

電子部品および材
料メーカの拠点新
設に対する税制、
インフラ、ユー
ティリティの優遇、
株式市場上場によ
る資金調達支援策
etc.

2021年～電子部品
を含むマイクロエ
レクトロニクス枠
組みプログラムで
の資金提供、
European Chips Act
の40億ユーロの予
算に、MEMS、オプ
トデバイスの電子
部品が含まれる etc.

重要物資サプライ
チェーン強靭化支
援事業、うち先端
電子部品向け予算
212億円。
地方自治体による
企業立地促進の補
助金制度 etc. 

「国家戦略技術」
の半導体に含まれ
るセンサ、「新成
長・源泉技術」の
電子部品材料など
を対象とした優遇
税制、R&D支援策
etc.

産業創新条例によ
る法人税減税。新
竹、南部ほかサイ
エンスパークの入
居企業に対する税
制、インフラ、
ユーティリティの
優遇 etc.

各国地域における電子デバイス（電子部品を含むマイクロエレクトロニクス）生産に対する公的支援の枠組み

評価基準：〇：多様な支援内容による包括的な枠組み、△：部分的な支援による枠組み、×：支援の枠組みが見られない 出典: OMDIA
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Information Classification: General

規制、税制・補助金・特区制度等の支援策分析（２）
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• 各国地域における電子デバイス（電子部品を含むマイクロエレクトロニクス）生産に対する公的支援の事例

米国：CHIPS法関連支援策、連邦政府、州政府による多様な目的別支援策

中国：中央政府、州政府による電子部品産業を幅広くカバーする支援策

台湾：国内外の企業を重点分野に誘致

・電子部品単独にフォーカスした支援の枠組みはない一方、DoDなどの連邦政府によるマイクロエレクトロニクス支援プログラムが提供さ
れている。また、R&D Tax CreditおよびCapital Investment Credit では、条件を満たすと税控除を受けることができる。
・CHIPSプラス法では、MEMS・オプトデバイスが対象に含まれ、税控除や資金支援を受けることができる。CHIPSプラス法で指定された
テックハブでは、連邦政府の予算による支援、および州政府による補助金、インフラ支援、税制優遇を受けることができる。

・工業情報化省「基礎電子元器件産業発展行動計画2021-2023」で、電子部品企業の売上高拡大を目標とし、支援策を打ち出している。
①金融支援（出資、融資）
②補助金
③税制優遇策
④工場新設などの誘致・早期の許認可
2023年に更新、継続中）が含まれる。
金融支援では、政府ファンドによる電子部品メーカへの投資が可能。
主な対象製品：コネクタ、プリント基板、モーター、センサ、セラミック部品、磁性材料、光通信デバイス ,etc.

・産業創新条例（台湾CHIPS法）では、5Gシステム関連を対象としたハードウエア等への支援策があり、電子部品も含まれている。
サイエンスパークにおける優遇税制：新竹や南部などのサイエンスパークでは、入居する電子部品メーカ（国内および外国企業）は輸入税
等の保税措置やR&D控除を受けることができる。

Copyright © 2024. All rights reserved. Informa Tech, a trading division of Informa PLC

米国：前頁のCHIPSプラス法がカバーする、電子部
品関連（製品と地方の支援策）具体的な内容を追
加しました。

出典: OMDIA





























Information Classification: General

アプリケーション別主要製品動向サマリー
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アプリケーション別主要製品動向サマリー（２）

出典: OMDIA





Information Classification: General

セラミックコンデンサ（２）
• セラミックコンデンサのサイズトレンド：

– セラミックコンデンサは小型・大容量化を中心とした技術開発が進められている。また、搭載個数が多いスマートフォンをはじめとした情
報通信機器や、搭載個数の増加が続く自動車向けにおいて、近年では薄型化、高温、大電流などの新しい二ーズへの対応が進んでいる。

– JEITA電子部品技術ロードマップでは、スマートフォン等モバイル機器向けの需要にけん引され、0603Mサイズが最大比率となっている。
2023年以降はさらに小さい0402Mサイズの搭載が増加し、機器の小型化、高集積化トレンドにより比率上昇傾向にある。

– 需要増加が続く自動車向けでは、1005Mサイズが主流となっている。直近では基板の小型化・軽量化ニーズに対応し、0603Ｍサイズの搭
載も増加している。

– 1005Mサイズは家電などの比較的大型の基板に搭載されており、今後も一定の比率が見込まれる。
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セラミックコンデンサのサイズ別構成比

出典：JEITA電子部品技術ロードマップ
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その他製品
• 国民生活における重要性の高い、その他電子部品における
日本企業の産業競争力についての評価：
– コネクタ：

– コネクタ単体で日本企業の製品はハイエンドスマート
フォンをはじめとした高性能な電子機器に多数搭載され
ている。 一方、ケーブルアセンブリを含めたコネクタ
市場における、日本企業のシェアはここ数年間低下傾向
にある。

– 海外大手企業はケーブルアセンブリをはじめとしたソ
リューション強化により事業を拡大しており、成長市場
における戦略が求められる。

– 水晶デバイス：
– 日本企業合計シェアはここ数年間50％弱で推移してい
るが、ハイエンド品も含めた海外企業との競争は激化し
ており、次世代市場での製品技術・製造技術による差別
化が重要となっている。

– MEMSセンサ（磁気センサ・加速度センサ）
– 磁気センサ：
– 日本企業合計シェアはここ数年間50％前後で推移して
いるが、海外での生産増加により、日本における生産
シェアは低下傾向にある。

– 加速度センサ：日本企業合計シェアはここ数年間で低下
傾向にある。

– 磁気センサ・加速度センサともに、スマートフォンなど
の民生機器向け市場が成熟、競争激化する一方で、自動
車向け等の成長市場における戦略が求められる。
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Information Classification: General

③-１主要製品のロードマップ・注力技術：セラミックコンデンサ
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出典: OMDIA



Information Classification: General

③-2主要製品のロードマップ・注力技術：フィルムコンデンサ
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出典: OMDIA



Information Classification: General

③-3主要製品のロードマップ・注力技術：高周波デバイス
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出典: OMDIA
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③-3主要製品のロードマップ・注力技術：高周波デバイス

132 Copyright © 2024. All rights reserved. Informa Tech, a trading division of Informa PLC
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